O Kov/vog Mraitiig eivar ITtuyovyog Ouvoikng kot katéyet Metamtuytokd TitAo
otV HAextpovikn ®vown (Padtoniektporoyia) — KatehBvvorn Tniemkowvmvies kot
AWoktopikd oTIC aocvppoteg TA/vieg (tithog datpPng  «Merétn  Pnoelokov
Tniemkowvoviakov Zvomuoatog (ITopmodéktn) Yyniod PuBuod kor Atevpopévov
ddaopatogy). Epydletar og povypo mpocomnikd oto Tunua dvowmng tov AILO., og
Epyaomplakd Awaxktikd [lpocomuko (E.ALIT), kot elvorl emotnpovikdg cuvepydtng
tov Epyaotnpiov Padiosmikovoviov tov Tunuatog. Eyxer emiong epyoaotel g
EMOTNUOVIKOC/EPYOOTNPLOKOG  cLvePYATNG ota  Tunuotoa  ALTOUATIGHOD Kol
Hlektpovikng tov A.T.E.L®. ka1 wg Mnyavikdg Awktoov oty Opdda Atayeipiong
Evepyov Ztoyeiov tov Kévipo Awyeipiong Awtdoov tov AILO., evod &xet
ovppetdoyel oe oelpd R&D mpoypoppdtov g epevvntg N/kat 6to pOAO NG
0PYOVOTIKNG/O10IKNTIKNG VITooTHPIENS avtdv. Eivar (cuv)ouyypagéag 75 dpbpwv ce
debvn Kot eBvikd EMOTNUOVIKG TEPLOOIKA KOl TPAKTIKA GLVESPI®MV pe KPTES Kot 3
KePoAoiov oe EEVOYAMOoOLS GLAAOYIKOVS TOHOVG. Ao 10 2012 €xel exAeyel oto
Babud tov Senior Member oto IEEE, kot elvar péhog g ‘Evoong Tnidkov
Mnyovikov — Emomuévov Tni/viov & ITinpogopikng tg EAAGSOG (eAANVIKO
napdptnua FITCE) kot g ‘Evoong EAMvov ®vowkodv. Ta gpgovntikd Ttov
evolpépovta eotialovion oe BEpato acHPUOTOV TNAETIKOWVOVIOK®OV GUGTNUAT®OV
Kol OIKTO®V, d1IO00TG NAEKTPOLOYVINTIKMOV KUUAVEE®V, TEXVIKOV PeATIoTONOINONG,
KEPOLDVY KOl EKTOUOEVONC,.



